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LIMITED WARRANTY

Please read this limited warranty carefully. Warranty is subject to void under following
criteria:
. The serial number label or warranty seal is defaced, modified, or removed.
2. Taking apart of the product and/or modification of any component or cable without
LEPA’s written authorization.
. Ignoring connector’s faulty-insertion-prevention design by attaching a connector to a
device under incorrect orientation.
4. Damage caused by natural phenomena or uncontrollable forces, such as lightning,
flooding, fire, earthquake, or misuse, abuse, negligence, accident, wear and tear,
mishandling, misapplication.
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This LEPA Technology Corporation product is warranted to be free from defects in material and
workmanship for a period of two (2) years from the date of purchase. LEPA Technology
Corporation agrees to repair or replace the product, at its own option and at no charge, if,
during the warranty period, it is returned to nearest LEPA Technology Corporation
subsidiary/agent with all shipping charges prepaid and if inspection reveals that the product is
defective. Please present the proof of purchase for requesting RMA. Charges for removing or
installing the product are excluded under the terms of this warranty agreement. This warranty
shall not apply to any product, which has been subject to connection to a faulty power source,
alteration, negligence, or accident, or to any product, which has been installed other than in
accordance with these instructions. In no event shall LEPA Technology Corporation, or its
subsidiaries, or agents be liable for damages for a breach of warranty in an amount exceeding
the purchase price of this product.

If you are uncertain whether or not your LEPA liquid cooler is defective, please contact your
dealer/reseller for support!

Web Site: http://www.lepatek.com

E-mail: sales@lepatek.com

LEPA Technology Corporation
13F-15, No 888, Jin-Guo Rd., Taoyuan City(330), Taiwan.
Tel.+886-3-3580584 FAX. +886-3-3580694

©2015 LEPA Technology Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change
without prior notice. Actual product and accessories may differ from illustrations. Omissions
and printing errors excepted. Content of delivery might differ in different countries or areas.
Some trademarks may be claimed as the property of others. Reproduction in any manner
without the written permission of LEPA is strictly forbidden.
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SPECIFICATION

Model LPWEL240-HF

Cold Plate : Material Copper
""""""""""" Bearing . CeramicBearing
"""" MTBF  50000hrs
Pump . MotorSpeed | 4000 rpm £10%
. RatedVoltage @ v
" RatedCurrent © 03a

Dimension 274 x 120 x 32 mm

Material Aluminum

Intel® LGA 775/1150/1151/1155/1156/1366/2011/2011-3
: AMD® AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+

120 x 120 x 25 mm

500 ~ 1800 rpm +10%

12V

""""""""""""""""""""""""" 03a

: _ : 22.5~81.1CFM

Fan . Airflow 38.2 ~ 137.8 m’/h
Static Pressure 02~28mmH0
 Noiselevel 14~30deA
""" Connector . 4pinPWM
O Wwarany 2years

*Some MB put the capacitors around the boarder of CPU bracket, please carefully install the
cooler on can avoid the mechanical interference.



PART LIST

2

B ranx2 Back Platex1  [BY] Position Plate x 1

4

Coolerx 1 Position Screw x 4 Stand-off x 4

2 4

Case Screw x 8 Fan Screw x 8 Il set Screw x 4 Washer x 4
PWM Y cable x 1 Molex Adaptor x 1 Scraper x 1 Thermal Grease x 1
8] 24P power adaptor x 1 B oyexs3 &) coolant 500 mix 1 EFiller tipx 1

— 1] BT
Fixed ring x 1 Il Tray with hole x 1 Tray x 1 Indication sticker x 1
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Unplug the PC power supply unit’s 24P main power and water block’s 3pin power connectors from MB. Connect the
above connectors to the included 24P power adaptorm. Turn on the power supply unit, this will also power on the
pump. (Please perform this operation outside the chassis.)

Trennen Sie den 24-Pin-Stromstecker des Netzteils und den 3-Pin-Stromstecker des Kiihlblocks von den jeweiligen
Mainboard-Anschlissen. Verbinden Sie die beiden Stecker mit dem beiliegenden Adapter m . Beim Einschalten des
Netzteils wird die Pumpe nun mit Strom versorgt. (Bitte fiihren Sie diesen Installationsschritt auBerhalb Ihres
PC-Gehé&uses durch.)

Déconnectez le connecteur principal 24P de I'alimentation et le connecteur d’alimentation 3-pin du waterblock de la
carte meére. A l'aide de I'adaptateur 24P/3p fourni m, reliez le connecteur principal 24P de I'alimentation PC avec le
connecteur 3 pins du waterblock. Allumez I'alimentation et laissez tourner la pompe du waterblock. (cette opération
est a effectuer a I'extérieur du boitier PC.)

Odtacz 24-pinowa wtyczke zasilacza i 3-pinowg wtyczke pompy od ptyty gtéwnej. Podtacz 3-pinowg wtyczke pompy
do 24-pinowej wtyczki zasilacza za pomocg adaptera E Teraz wiacz zasilacz. Pompa uruchamia sie. (Dokonaj ten
krok wytgcznie poza obudowa komputera)

Desconectar el conector de alimentacion de 24 pines y el conector de alimentacion de 3 pines para el bloque de
agua de la placa base. Conecte los dos conectores anteriores al adaptador mde corriente de 24 pines incluido.
Encienda la fuente de alimentacidn, esto hara que se alimente también la bomba de agua. (Por favor hacer este
montaje fuera de la caja)

Scollegare il connettore di alimentazione a 24 pin e il connettore di alimentazione a 3 pin del waterblock dalla scheda
madre. Collegare i due connettori con I'adattatore in dotazione m Accendere l'alimentatore che alimentera anche
la pompa. Si prega di eseguire questa fase di installazione al di fuori del case.

Cabut 24P daya utama PC power supply dan konektor daya 3pin water block dari motherboard. Hubungkan konektor
di atas termasuk power adapter 24Pm. Hidupkan power supply, Ini juga akan menyalakan daya pada pump.
(Lakukanlah kegiatan ini di luar casing.)

BANRY T OEEERRT 31, BB w024y 2205 iB0240 >y 75 75 B &momir s,
T TIDILYARIIITKBNYEOIL Y ARV 5= ZBUBREAN. KSR THEFT 2T EERBL TS,
BIFERERIIBIREL). IRIIEH LTS, (ERIFRETIBEIT—ADANTITOTFEL))

PC MAZZEXRI2| 24P 0|Q! mhiet water blocke| 3pin mHel ZAHEIE MBOIM A7
3 % MZE 24 pn 09l ottel Zie [ o BFAH T2 MEBITR MY
7Y, Dt/EZO= 0| AF A AULICh (0] HUES FHolA HollM HBSHFML.)

(417 85 24P 155k 57K SIP B BHE kA ENUIRISRS + 305 LA T A2 SIS 2 I g 24P e itz k8] - $TF it no 8
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If you do not want to dye the coolant, please skip this step. Open the filler cap from the water block, and drop the
adequate dye (coolant) ﬂ into the water block. Firmly bolt the filler cap back to the water block.

m If the filler cap are not firmly bolt back, the coolant might leak and cause damage to system components.
Such damage is not covered in the warranty.

Wenn Sie die KuhIflussigkeit nicht farben moéchten, tiberspringen Sie bitte diesen Schritt. Zum Farben der Kihlflissigkeit
nehmen Sie zundchst die Einfiillkappe vom Kiihlblock ab. Dann fiillen Sie die gewtinschte Farbe Ein den Kiihlblock.
Schrauben Sie die Einfullkappe gut zu.

XX Wenn Sie die Einfullkappe nicht ordnungsgemaR festschrauben, kann es zum Auslaufen der Kihiflissigkeit und
zur Beschadigung der Systemkomponenten kommen. Ein Schaden dieser Art wird nicht durch die Garantie abgedeckt.

Si vous ne voulez pas colorer le liquide de refroidissement, vous ignorez cette étape. Ouvrez le bouchon de remplissage
du waterblock, versez le colorant choisi ﬂ dans le waterblock et fermez fermement le bouchon de remplissage.

Si le bouchon de remplissage n’est pas bien fermé, le liquide de refroidissement peut fuir et causer des
dommages aux systéme et composants. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Zmiana koloru ptynu chtodzacego (Pomin ten krok jesli nie chcesz ufarbowac ptyn) : Odkreé nakretke i wlej wybrany kolorﬂ
do bloku wodnego. W koricu mocno dokreé nakretke bloku wodnego.

Uszkodzenia innych komponentéw systemu przez wyciek ptynu chtodzgcego, np. z powodu zle dokreconej
nakretki na bloku wodnym, nie s3 pokryte gwarancja.

Si no se quiere teiiir el liquido refrigerante, por favor omita este paso. Abra la tapa de llenado del bloque de agua,
e introduzca el tinte ﬂadecuado dentro del bloque. Cierre el tapén del bloque de agua con firmeza.

H si el tapon no esta bien cerrado, el refrigerante podria gotear y causar dafios a los componentes del
sistema. Este tipo de dafio no estd cubierto por la garantia.

Se non si vuole colorare il liquido refrigerante, si prega di saltare questo passaggio. Per colorare il liquido refrigerante
bisogna prima togliere il tappo del serbatoio del waterblock. Quindi versare il colore desideraton nel serbatoio del
waterblock. Avvitare di nuovo saldamente il tappo del serbatoio del waterblock.

Se il tappo non viene avvitato correttamente, cio puo causare la fuoriuscita del liquido di raffreddamento
e danneggiare le componenti del sistema. Questo tipo di danno non é coperto dalla garanzia.

Jika anda tidak ingin mewarnai pendingin, abaikan lah langkah ini. Buka filler cap dari water block, dan beri pewarna
secukupnya (pendingin) ﬂ ke dalam water block. Tutup kembali filler cap dengan kuat ke water block.
Jika filler cap tidak ditutup dengan kencang kembali, akan memungkinkan terjadi nya kebocoran pada
pendingin dan menyebabkan kerusakan pada sistem komponen. Kerusakan tersebut tidak termasuk dalam garansi.

KsnvEoFryTEs L, mRoReR0yve) e sy RCEAL TS\ R T BEFry TELoNIEBHTIESL),
pEaog + vy T EL oD\ DO SIBE S HBRNRN TY AT LAICREN RIBNDBIET, REFRHAEBIETOT, Lon e
BEOTL\BHBTRABEL TS\ (ERIFRISENRERET DO DIEREBDET, RBELLVBEIITORTYTEEIEL TEEL))
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Attach the fan and the radiator to the case.

Befestigen Sie die Liifter und den Radiator am Gehause.
Fixez le ventilateur et le radiateur sur le chassis
Zamontuj wentylatory i radiator w obudowie.

Fijar los ventiladores y el radiador a la caja.

Fissare le ventole e il radiatore al case.

Pasang fan dan radiator ke dalam casing.

Fan Screw&fERLTI7V&SY IT—5—-ICRRE.
Case ScrewZERALTSY I-9—&r—ACBMIRITET,

Fanet radiatorE #[0|20f & =LCh
BB SRS HREENEL -

FER R R R L o
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All AMD socket

<If your CPU socket is Intel LGA 2011, please skip to step 2-B.> Install the screw into the corresponding position hole
on the back plate for your CPU socket.

<Wenn Sie den Intel-Sockel LGA 2011 verwenden, gehen Sie bitte zu Punkt 2-B tiber.> Schieben Sie die Schrauben in
die zu Ihrem Sockel passende Montagebohrung auf der Backplate . .

<Dans le cas d'Intel LGA 2011, veuillez passer a I'étape 2-B>
Installez la vis du support dans le trou de position correspondant sur la plague arriere selon votre socket du CPU.

<Instalacja na platformach Intel LGA 2011 : Prosze przej$¢ do punktu 2-B> W16z Srubki w odpowiednie dla modelu
procesora otwory montazowe na ptycie mocujacej (back plate) .

<Si el socket de la CPU es Intel LGA 2011, se ruega pasar a la fase 2-B> Posicionar los tornillos en los agujeros de
montaje correspondientes a su socket en el backplate.

<Se il socket della CPU & Intel LGA 2011, si prega di passare alla fase 2-B.> Posizionare le viri nei fori di montaggio
corrispondenti al vostro socket sul back plateA

<lJika socket CPU anda adalah LGA 2011, silahkan langsung ke langkah 2-B.>
Pasang sekrup/ baut ke dalam lubang sesuai dengan posisinya pada back plate untuk socket CPU anda.

<F&E#H.CPUYT YA Intel LGA 2011 DIHE (L AT YT 2-BABEH F L1, >
CPUY4 v & o7z [[#] Back PlateDERf 7\ EC SR IcI2E,  Position ScrewEZUIA#RET,

<Intel LGA 2011 Z<0f HtZ2step 2-B Z1 &>
CPU socketoi] 3| M| guct.

AEFERRMEGT A K Intel LGA 2011 - B EHEHE H2-8>
R - i [l st tEaeaee B

<G R A BIntel LGA 2011 » EHIENES 28>
KRR GIEN E g ek [l [ et -

* If your CPU socket is AMD, please remove the original heatsink mount holder beforefurther installation.
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Install the back plate on the back of motherboard, place the washer into the position screw and fix them
with stand-off |-

Richten Sie die Backplate [{él mit den Schrauben auf der Unterseite des Mainboards entsprechend der
Montagebohrungen aus. Schieben Sie von der Oberseite des Mainboards die Unterlegscheiben auf die Schrauben

und befestigen Sie die Backplate mit den Abstandshaltern.

Installez la plaque arriéresous la carte-mere, placez les rondelles dans les vis du support puis fixez-les avec
les écrous boulons [l

Umies$¢ ptyte mocujacy (Backplate) [{oll pod ptyta gtowng i wtdz srubki w otwory montazowe. Natdz plastikowe
podktadki na $rubki z wierzchniej strony ptyty gtéwnej. Dokre¢ ptyte mocujaca za pomoca $rubek dystansowych .

Instalar el backplate en la parte posterior de la placa base, colocar las arandelas [l en los tornillos de
posicionamiento y fijar el backplate con los espaciadores.

Installare il back plate nella parte posteriore della scheda madre, collocare le rondelle nelle viti di posizione
|3 e fissare il back plate con i distanziali [ -

Pasang back plate ke belakang motherboard, letakkan ringke sekrup posisi dan perbaiki dengan stand off.
Back Plate [ &< v —R—koEBIc Y L. ERIIC Position Screw Il izwasher Bl £stand off Al &mLAA TS,
oteime sie [ol Back Plates Axistos, ot s arez ol =3 stand-of [l o zol n3sh a2,

Pl C BRI TIRRCE Y | EINIETY £ QEENR - F Pleletre

[ C ERET T T RE SNy ) FINEE T £ BT ¢ Plakd i
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Place position plate m on stand—off and use set screw nto fix.

Legen Sie den Montagerahmen E auf die Abstandshalter und fixieren Sie diesen mit den Schrauben n .
Placez la plaque de positionm sur les écrous boulons et utilisez les visn pour les fixer.

Natdz ramke montazowa m na $rubkach dystansowych i zamocuj za pomocg Srubek II .

Colocar la placa de montaje E en los espaciadores yﬁjarla con el set de tornillosn.

Inserire la piastra di montaggio B sui distanziali [l e fissarla con il set di viti [l -

Tempatkan dudukan piringan E pada stand off dan gunakan set sekrup n untuk mengencangkan.
Position Plate [B] %stand off [l @ Lictzy U, Set Screw [l cEEL TS,

stand-off [l ol Plate 2ix| o 23 vt & o3t D™sizML.
wegs @ossaes Bls - neaes o,

st [l owamanBl % mEees e -
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LGA 2011/2011-3

Place position platemon stand-off and use position screw to fix. (Socket LGA 2011 does not require the
back plate)

Bei der Verwendung der Intel LGA-2011-Plattform benétigen Sie keine Backplate. Legen Sie die Abstandshalter
und den Montagerahmen E auf die passenden Bohrungen auf der Vorderseite lhres Mainboards und fixieren Sie
das Ganze mit den Schrauben &

Placez la plaque de position ] sur les écrous boulons [ et fixez-les avec les vis de position [} (Socket LGA 2011 ne
nécessite pas d'utiliser la plaque arriére pour l'installation)

W przypadku platform Intel LGA 2011 ptyta mocujgca (Back plate) nie jest potrzebna. Umies¢ Srubki dystansowe
i ramke montazowg m nad odpowiednie otwdry montazowe. Zamocuj ramke za pomocg srubek .

Colocar la placa de montaje E en los espaciadores y utilizar los tornillos de posicionamiento
para fijar. Si se utiliza la plataforma Intel LGA2011, no es necesario un back plate.

Collocare la piastra di montaggioﬂ sui distanziali e utilizzare le viti di posizionamentoper fissare. Se si
utilizza la piattaforma Intel LGA2011, non & necessario un back plate.

Tempatkan dudukan piringanm pada stand off dan gunakan sekrup posisi untuk mengencangkan
(Socket LGA 2011 tidak memerlukan back plate)

position Plate [B]stand off [l Lictzy L. Position Screw [l cEEL T AL,
(LGA2011Y 7 v FDIFE., )T TL—HIRBEHIEEA)

plate B six101 stand-offlle 51 LBl = zo1zu2.
(A3 LGA 20112 Back Plates} E38tX| 4&LICH)

gk @l rexEas B 5 - Betge B ot - R0 EEFFERER)
anesl ranEen B - Aetoes B - (LA ERIERBEALR)
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Apply the thermal grease on the CPU surface.
Tragen Sie die Warmeleitpaste auf der Oberflache der CPU auf.
Appliquez une couche uniforme de pate thermique sur la surface du CPU.

Natdéz rownomiernie cienka warstwe pasty termoprzewodzacej na metalowa ostone
na procesorze.

Aplicar la pasta térmica en la superficie de la CPU.

Applicare la pasta termica sulla superficie della CPU.

Oleskan thermal pasta pada permukaan CPU.

I Thermal GreaseZCPUDRMEICII—IC2 3 L DICHEIXT,
CPU ZHof MEF2|AE HIFUCHL
TECPUREM AIHY A S HERS -

HEREAE RN CPURE °
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Remove the protection film on the cold plate.

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Unterseite des Kihlblocks.

Retirez le film protecteur de la plaque-froide.

Zdjac folie ochronng z bloku wodnego.

Quitar la capa de proteccion del disipador.

Rimuovere la pellicola protettiva dalla piastra del waterblock.
Lepaskan pita pelindung pada cold plate.
J-IVRTL—FORET IV LEHL TS,

Cold plate2| 25 8t2 A7 gLt

fEAE - HRKL KREARIFIRERR ©

FEBRKOLERERE
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Place the pump on the CPU and tighten the two screws.

Platzieren Sie nun die Pumpeneinheit auf der CPU und befestigen Sie sie mit den beiden
Schrauben.

Placez la pompe sur le CPU et serrez les 2 vis.

Umies$¢ blok wodny na procesorze i zamocuj za pomocg dwéch Srubek.
Posicionar la bomba en la CPU y fijarla con los dos tornillos.
Posizionare la pompa sulla CPU e fissarla con le due viti.

Tempatkan pump pada CPU dan kencangkan kedua baut.

KABRY T OEERY EPosition Plate Bl 0% I RO@EECELYE ~ KSRV TECPUD LICHRBL
C 2RDEERYEIGEICHOMTTERELEY »

CPUXIZ|O x| HZE =1 274e| LIAIR Z0iFEM L.
EEKA KM ERICPU L FH i EFia MR LIEE -
FEAG KA SERECPU LI §4 | i AR 44 B E ©
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Connect the pump power connector to 3-pin or 4-pin connector on the motherboard.
If you recognize that your mainboard's CPU fan or PWM sockets do not provide enough voltage to power the pump,
please use the included 4-pin Molex adaptor and connect the pump directly to your PSU.

SchlieRen Sie die Pumpe an einem 3- oder 4-Pin-Sockel Ihres Mainboards an.
Sollten Sie feststellen, dass die CPU- oder PWM-Sockel Ihres Mainboards nicht gentigend Spannung zur Versorgung der
Pumpe liefern, verwenden Sie bitte den beiligenden 4-Pin-Molex-Adapter und schlieRen Sie die Pumpe direkt am Netzteil an.

Branchez le connecteur d'alimentation de la pompe au connecteur 3-pin ou 4-pin sur la carte-mére.

Si vous constatez que le connecteur du ventilateur CPU ou le PWM de la carte mére ne fournissent pas
suffisamment de courant a la pompe, nous vous recommandons d'utiliser le cable adaptateur 4 broches Molex inclus que vous
connecterez a |'alimentation.

Podtacz wtyczke do zasilania pompy do gniazda 3- lub 4-pinowego na plycie gtéwnej.
ISMETEH Jesli gniazda ptyty gtéwnej ,,CPU Fan” lub PWM nie zapewniajg wystarczajacego napiecia do zasilania pompy, prosze
podtaczy¢ pompe bezposrednio do zasilacza za pomoca 4-pinowego adaptera Molex.

Enchufe el conector de alimentacion de 3 o 4 pines de la bomba a la placa madre.
S si se nota que los conectores CPU fan o PWM de su placa base no proporcionan suficiente tensién a la bomba,
se ruega utilizar el adaptador 4-pines Molex incluido y conectar la bomba directamente a la fuente de alimentacion.

Collegare il connettore di alimentazione della pompa al connettore a 3 o 4 pin sulla scheda madre.
XS se notate che i connettori CPU fan o PWM della vostra scheda madre non forniscono sufficiente tensione alla
pompa, si prega di utilizzare I'adattatore 4-pin Molex incluso e di collegare quindi la pompa direttamente all’alimentatore.

Hubungkan konektor pump power pada konektor 3 pin atau konektor 4 pin pada motherboard.
[EIEETH jika anda menyadari socket power cpu fan atau pwm motherboard anda, tidak bisa memberikan daya yang cukup
untuk pompa watercooling, silahkan menggunakan 4pin molex adaptor dan sambungkan langsung ke power PSU.

KERY TOIRGF—E Y —R—FED3-pin X 4-pindx I F—(CEFELTF L),
CEROR TR OCPUT 7> T4 5—E I IPWMD 72 55 5= Tl AR EE AL UBEIR, (HEO
4-pin Molex & #175 79— & R & BB =y MCERRY T & EHL TS,

Pump power connector & motherboard?{2] 3 pin 0| L} 4 pin connectoroi| &3 B |t
ESINEE 02 25 CPU Fan £ PWM A3l0| 917 $18 Al 28 NY2 Bz XIS 51 25tY,

“‘EE K{I Bt 42l Molex 30|28 0|&3to] meiMEatolof HEAA SHUAIR.

g*ﬁ B EFETE EARAI3-pingi4-pinfEO E o
RIK IR REACRT (8] £IRIZHE - BB ER LACPUNBSEPWMIEORAEIRE 5 BEF KR - BiIER A Hi4pin
HEERIR, LUAE=REEEE o

BiRE

JEIEKR BRI MM L 3-pingl4-piniED -
BRI R REE SRS » FEEMIR ERCPUR B SPWMIEREE K 2R {4 B S EERERENKREF - BEABEANK
4p|n§§?§ﬁi EIEE TR - LURDE REAEREE -
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Connect the fan connector to the 4-pin connector on the motherboard.

SchlieBen Sie den Stromanschluss der Liifter am 4-Pin-Sockel Ihres Mainboards an.

EN
DE
F R Branchez le connecteur du ventilateur au connecteur 4-pin sur la carte-mére.
Podtacz 4-pinowa wtyczke zasilajacg wentylatorow do ptyty gtdwne;j.

Enchufe el conector del ventilador al conector de 4 pines de la placa base.

PL
SP
I T Collegare il connettore della ventola al connettore a 4 pin sulla scheda madre.
I D Hubungkan fan konektor ke konektor 4-pin pada motherboard.

JP  SHT7YOIRII-EIY—R—FOCPUT 7Y IR I 5—(4-pin)ITHERL TS,

KR Fan connectorZ& Motherboard2| 4-pin connectorof| ©1Z &tL|C}.

CN gRXESEIREREEERA4-piniEO L -
TW EZEEBRNEMR L4-piniEO -
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Place tray I8} on VGA card to isolate the possible leakage coolant from unsecure filler cap.
If the filler cap are not firmly bolt back, the coolant might leak and cause damage to system components. Such
damage is not covered in the warranty.

Platzieren Sie die Auffangschale [l auf Ihrer Grafikkarte, um eine Beschadigung durch das Auslaufen

von Kuhlfliissigkeit im Fall einer nicht ordnungsgemaR befestigten Einflllkappe zu vermeiden.
Schaden, die durch das Auslaufen von KiihIfliissigkeit entstehen, z. B. durch eine mangelhaft zugeschraubte
Einfiillkappe, werden nicht von der Garantie abgedeckt.

Placez le bac[[l] au-dessus de la carte graphique pour empécher toute fuite éventuelle provenant du

bouchon de remplissage du waterblock mal vissé.
Si le bouchon de remplissage n’est pas bien fermé, le liquide de refroidissement peut fuir et causer des
dommages aux systéeme et composants. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

Umies¢ miske zbiorczg [l] na karcie graficznej aby unikng¢ uszkodzeniu komponentéw w razie Zle

dokreconej nakretki bloku wodnego.
Uszkodzenia innych komponentéw systemu przez wyciek ptynu chtodzacego, np. z powodu zle dokreconej nakretki na
bloku wodnym, nie sg pokryte gwarancja.

Colocar la bandeja en[¥l Ia VGA para aislarla de una posible fuga de liquido refrigerante, si el tapon

del tanque hubiera sido cerrado de manera incorecta.
si el tapon no esta bien cerrado, el refrigerante podria gotear y causar dafios a los componentes del sistema. Este
tipo de dafio no esta cubierto por la garantia.

Posizionare il vassoio di raccolta [¥ sulla scheda grafica, al fine di evitare danni causati da perdite di
liquido refrigerante nel caso in cui il tappo del serbatoio sia stato chiuso in modo improprio.

i danni causati dalla fuoriuscita del liquido refrigerante dovuta a una scorretta chiusura del tappo del serbatoio,
non sono coperti dalla garanzia.

Tempatkan tray [l pada VGA Card untuk mengisolasi kemungkinan terjadi nya kebocoran pendingin
dari filler cap yang tidak aman.

Jika filler cap tidak ditutup dengan kencang kembali, akan memungkinkan terjadinya kebocoran pada pendingin dan
menyebabkan kerusakan pada sistem komponen. Kerusakan tersebut tidak termasuk dalam garansi.
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If the water block is horizontally placed and the coolant
volume is below this white indicator, please refill the
coolant.

Uberpriifen des Fiillstandes Ihrer Wasserkiihlung:
Ist der Kithlblock horizontal ausgerichtet und der
Kihlflussigkeits-Fullstand unterhalb der weiRen
Markierung, ist ein Nachfiillen notwendig.

Si le waterblock est en position horizontale et le niveau
du liquide de refroidissement est inférieur a cet
indicateur blanc, veuillez ajouter le liquide

de refroidissement.

00000

00000

If the water block is vertically placed and the coolant
volume is below this white indicator, please refill the
coolant.

Bei vertikaler Ausrichtung ist ein Nachftillen von
Khlflussigkeit erforderlich, wenn der Fillstand unterhalb der
auf der obigen Abbildung gezeigten weien Markierung liegt.

Si le waterblock est en position verticale et le niveau du
liquide de refroidissement est inférieur a cet indicateur
blanc, veuillez ajouter le liquide de refroidissement.

Sprawdz poziom ptynu chtodzgcego w bloku wodnym. Na bloku wodnym znajduija sie biate znaki (patrz ilustracja powyzej), ktére
wskazuja stan ptynu w zaleznosci od pozycji bloku (horyzontalnej lub wertykalnej). Gdy poziom ptynu spada ponizej linii,

uzupetnij ptyn chtodzacy zgodnie z instrukcjg ponizej.

Si el bloque de agua esta en posicién horizontal y el nivel
del refrigerante esta por debajo del indicador blanco, se
ruega recargar el refrigerante.

Se il water block & posizionato orizzontalmente e il livello
del refrigerante & al di sotto dell’indicatore bianco, si
prega di ricaricare il refrigerante.

Jika water block ditempatkan horizontal dan volume

pendingin di bawah indikator putih, isilah kembali pendingin.

BEIKD =R

Si el bloque de agua esta en posicion vertical y el nivel del
refrigerante esta por debajo del indicador blanco, se ruega
recargar el refrigerante.

Se il waterblock & posizionato verticalmente e il livello del
refrigerante & al di sotto dell’indicatore bianco, si prega di
ricaricare il refrigerante.

Jika water block ditempatkan secara vertikal dan volume
pendingin di bawah indikator putih, isilah kembali pendingin.
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Coolant Refill
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1. Unplug the MB/CPU/VGA/HDD/SSD/Peripheral power connectors from power supply unit, and water block’s 3-pin power connector from MB.
. Bridge the power supply unit’s MB 24-pin main connector and water block’s power connectors via included 24P power adaptorm.
3. Turn on the power supply unit, this will also power on the pump.

~

1. Trennen Sie die Mainboard/CPU/Grafikkarten/HDD/SSD/Peripherie-Stecker vom Netzteil und |6sen den 3-Pin-Stromstecker der Pumpe vom
entsprechenden Mainboard-Sockel bzw. bei Verwendung des Molex-Adapters vom Netzteil.

. Uberbriicken Sie das Netzteil mithilfe des beiliegenden Adapters m . SchlieRen sie diesen am 24-Pin-Mainboard-Stecker des Netzteils und am
3-Pin-Stecker der Pumpe an.

3. Beim Einschalten des Netzteils wird die Pumpe nun mit Strom versorgt.

~

1. Déconnectez la carte mére / le processeur / la carte graphique / le disque dur / SSD et autres connecteurs d'alimentation périphérique de
I'alimentation PC et le connecteur d’alimentation 3-pin du waterblock de la carte mére.

. Al'aide de I'adaptateur 24P/3p fournim, reliez le connecteur principal 24P de I'alimentation PC avec le connecteur 3 pins du waterblock.

. Allumez I'alimentation et laissez tourner la pompe du waterblock.

wn

1. Odtacz wszystkie wtyczki (ptyta gtéwna/procesor/karta graficzna/HDD/SSD/peryferia) od zasilacza i odfacz 3-pinowa wtyczke pompy od
gniazda ptyty gtéwnej.

Podtacz 24-pinowg wtyczke zasilacza do pompy za pomoca adaptera m .

. Teraz wigcz zasilacz. Pompa uruchamia sie.

W

1. Desconectar los conectores de alimentacién para Placa Base/CPU/VGA/HDD/SDD/Periféricos y el conector de 3 pines del bloque de agua de la
placa base.
. Juntar el conector principal de 24-pines de la fuente de alimentacion y el conector de alimentacion de 3 pines del bloque de agua al adaptador
de 24 pines incluido.
3. Encender la fuente de alimentacién que pondra en marcha la bomba.

~

1. Scollegare i connettori di alimentazione per Scheda madre/CPU/Scheda Video/HDD/SSD/Periferiche e il connettore di alimentazione a 3 pin del
water block dalla scheda madre.

. Unire il connettore principale a 24-pin dell’ali eeil e di ali i a 3 pin del waterblock all’adattatore ma 24-pin incluso.
. Accendere I'alimentatore che fara funzionare la pompa.

~

w

1. Cabut konektor daya MB/CPU/VGA/HDD/SSD dari Power Supply, dan konektor 3pin water block dari MB.
. Hubungkan konektor utama Power Supply 24 pin dan konektor daya water block melalui konektor MB 24-Pinm.
. Hidupkan Power Supply, ini juga akan menghidupkan daya pump.

wn
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Coolant Refill

Open the filler cap from the water block, place tray and screw fixed ring . Refill the adequate Coolant m into the water
block. After refilling, remove tray & fixed ring. Firmly bolt the filler cap back to the water block.
You must horizontally place your system,with water block top side parallel to the ground for this operation.

Offnen Sie die Einfiillkappe, platzieren Sie die Auffangschaleauf der Oberseite des Kiihlblocks und befestigen Sie diese mit
dem Schraubring. Fillen Sie die Kuhlflissigkeit m in den Kiihlblock. Nach dem Auffillen entfernen Sie den Schraubring und
die Auffangschale. Drehen Sie nun die Einftillkappe fest zu.

Der Kiihlblock sollte fiir den Testlauf horizontal auf einer ebenen Fliche platziert werden, so dass die
Einfulléffnung nach oben weist.

Ouvrez le bouchon de remplissage du waterblock, placez le bacet fixez en vissant la bague . Remplissez le liquide de
refroidissementmadéquat dans le waterblock. Apres le remplissage, retirez le bac et la bague. Fermez fermement le bouchon

de remplissage.

Pour cette opération vous devez placer votre systeme horizontalement, le dessus du waterblock doit &tre paralléle au sol.

Odkre¢ nakretke na bloku wodnym i umies¢ miske zbiorczg nad otworem do napetnienia ptynu chtodzacego. Zamocuj miske
za pomoca obreczy z gwintem . Wlej ptyn chtodzacy m do bloku wodnego. Potem zdejmij obrecz z gwintem i miske zbiorczg.
Mocno dokre¢ nakretke bloku wodnego.

Umies¢ blok wodny horyzontalnie na réwnej powierzchni tak ze otwdr do napetnienia ptynu chtodzacego pokazuje w gére.

Abrir el tapén de llenado del bloque de agua, coloque la bandeja y fijar el anillo .

Llenar de forma adecuada el bloque de agua con el refrigerantem . A continuacion, quitar la bandeja y el anillo. Cerrar de nuevo
con firmeza el tapdn del tanque del bloque de agua.

ST para el test hay que colocar el blogue de agua horizontalmente en una superficie plana de manera que el tapon del
llenado quede boca arriba.

Aprire il tappo del serbatoio dal water block, posizionare il vassoio e fissare avvitando I'anello . Riempire in modo
adeguato il water block con il refrigerantem. Dopo il rifornimento, rimuovere I'anello e il vassoio. Avvitare di nuovo saldamente
il tappo del serbatoio al waterblock.

per il test bisogna posizionare il waterblock orizzontalmente su una superficie piana in modo che il tappo del
serbatoio sia rivolto verso l'alto.

Buka filler cap dari water block, tempatkan tray dan sekrup kencangkan dengan ring . Isi ulanglah pendingin secukupnya ke
water block. Setelah mengisi, lepaskan tray dan kencangkan ring. Kencangkan filler cap dengan baut ke water block.
Untuk pengoperasian ini, anda harus menempatkan sisi atas water block secara horizontal sejajar dengan dasar sistem anda.
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Coolant Refill

E N Place tray on VGA card in case the filler cap dose be bolted tightly.
IEIEMFH If the filler cap are not firmly bolt back, the coolant might leak and cause damage to system components. Such damage
is not covered in the warranty.

D E  Platzieren Sie die Auffangschale auf Ihrer Grafikkarte, um eine Beschadigung durch das Auslaufen von Kiihlflissigkeit im Fall
einer nicht ordnungsgemaR befestigten Einfiillkappe zu vermeiden.
Schaden, die durch das Auslaufen von KiihlIfliissigkeit entstehen, z. B. durch eine mangelhaft zugeschraubte Einfiillkappe,
werden nicht von der Garantie abgedeckt.

FR Placezle bacau-dessus de la carte graphique pour empécher toute fuite éventuelle provenant du bouchon de remplissage du
waterblock mal vissé.
Si le bouchon de remplissage n’est pas bien fermé, le liquide de refroidissement peut fuir et causer des dommages
aux systeme et composants. Ces dommages ne sont pas couverts par la garantie.

PL Umie$¢ miske zbiorczqna karcie graficznej aby unikna¢ uszkodzeniu komponentow w razie zle dokreconej nakretki bloku wodnego.
Uszkodzenia innych komponentéw systemu przez wyciek ptynu chtodzacego, np. z powodu zle dokreconej nakretki na
bloku wodnym, nie sa pokryte gwarancja.

S P Posicionar la bandeja de recogidaen la VGA, para evitar dafios provocados por pérdidas del liquido refrigerante si el tapdn del

tanque ha sido cerrado de manera incorrecta.
JCNleTIiH los dafios causados por la salida del liquido refrigerante debida a un cierre incorrecto del tapén del tanque, no estdn
cubiertos por la garantia.

1T Posizionare il vassoio di raccoltasu\la scheda grafica, al fine di evitare danni causati da perdite di liquido refrigerante nel caso in
cui il tappo del serbatoio sia stato chiuso in modo improprio.
i danni causati dalla fuoriuscita del liquido refrigerante dovuta a una scorretta chiusura del tappo del serbatoio, non
sono coperti dalla garanzia.

1D Tempatkan traypada VGA card dalam casing takaran filler cap akan terkunci dengan kencang.
Jika filler cap tidak ditutup dengan kencang kembali, akan memungkinkan terjadinya kebocoran pada pendingin dan
menyebabkan kerusakan pada sistem komponen. Kerusakan tersebut tidak termasuk dalam garansi.
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